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Hersteller-Teilenummer:
Hersteller / Marke:

Teil der Beschreibung:
Datenblatter:

RoHs Status:

Lagerzustand:

BU3087FV-E2

LAPIS Semiconductor

IC CLK GEN BUILT-IN VCXO 16SSOP
kg BU3087FV-E2.pdf

Bleifrei / RoHS-konform

New original, 2463 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong
Versandweq: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product detalils.
Teilenummer BU3087FV-E2

Hersteller LAPIS Semiconductor
Beschreibung IC CLK GEN BUILT-IN VCXO 16SSOP
Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
S 6= 1= To o 1=
Teilstatus 2463 pcs Stock
Serie -

Supplier Device-Gehause 16-SSOPB
Zahderschatteise o
spannungsversorgung B135V~3465V
Cmsgae Gock
Engang Cystal
T YeswihBypass
Verhalnis - Eingang: Ausgang 2
Difirenial - Eingang: Ausgang NoNo
Teler/Muipikator NoNo

Verpackung Tape & Reel (TR)

BU3087FV-E2 ist neu im Original, Suche BU3087FV-E2 Datenblatter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU3087FV-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und
Vertrauen. Anfrage BU3087FV-E2: Info@Y-IC.com
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heilBe Teile

Mehr
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4~ BU3076HFV-TR

{¥ BU3OTA2WHFV-TR
D BU30OTD3WG-TR
= BU31TD3WG

== BU32TA2WNVX

{¥ BU33SD5WG

4+ BU33TD2WNVX-TL
{¥ BU33UABWNVX
=~ MMF60R290PTH

== BU3058FV-E2

{¥ BU3079HFV-TR

4+ BU30OTA2WNVX-TR
{¥ BU31TA2WHFV
== BU31TD3WG-TR
= BU32TD2WNVX

D BU33TATWHFV-TR
{¥ BU33TD3WG-GTR
4+ BUSBUA3WNVX-TL
{} SKET14/04

=> BU3071HFV-TR

D BU3081FV-E2

{¥ BU3OTD2WNVX-TL
4+ BU31TA2WNVX

{¥ BU3TUABWNVX-TL
D BU32TD3WG

=> BU33TA2WHFV-TR
== BU33TD3WG-TR
{¥ BU34TD3WG-TR
4~ TC74HC390F

Contact us:Info@Y-IC.com

D BU3072HFV-TR
=> BU3081FV-GE2

== BU30TD3WG-GTR
{¥ BU31TD2WNVX

4+ BU32TA2WHFV

{} BU32TD3WG-TR
== BU33TA2WNVX-TR
=> BU33TD4WNVX

D BU3613F-T1

{} UCC38C45DGKR

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

$ BU3073HFV-TR

$ BU3086FV-TE2

$ BU3OTD3WG-TL
$ BU31TD2WNVX-TL
$ BU32TA2ZWHFV-TR
4~ BU32UC3WG-TR
$> BU3ZTD2WNVX

$ BU3ZTD4WNVX-TL
> DRC3144E0L

£ ZVNL110G

HINZUFUGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebdude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
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